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i.MX 93应用处理器通过集成的EdgeLock安全区域提供高效的机器学习（ML）加速和高级安全，
以支持节能边缘计算。

i.MX 93 应用处理器是i.MX产品组合中首款集成了可扩展Arm Cortex-A55内核的处理器，可为基
于 Linux®的边缘应用和Arm Ethos-U65 microNPU带来较高的性能和能效，使开发人员能够创建
功能更强大、更具成本效益和节能的ML应用程序。

i.MX 93处理器采用恩智浦创新的Energy Flex架构，可优化工业、物联网和汽车设备的性能与能
效。SoC针对汽车、工业和消费物联网细分市场提供丰富的外设

作为EdgeVerse智能边缘解决方案组合的一部分，i.MX 93系列将提供商业、工业、扩展工业和车
规级认证，并得到恩智浦产品长期供货计划的支持。
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